(參賽編號)：(作品名稱)

第二十屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽複賽報告撰寫說明
註: 上傳文件時務必將”第二十屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽複賽報告撰寫說明 ”--此頁刪除

摘要：
1. 請簡要說明創作本作品之動機、作品設計功能，作品完成成果。
2. 請說明作品創新處、實用性。
3. 于本段後列出3~5個關鍵字(如研究主題、採用技術、產品類型等)。
前言：
1. 請說明創作動機，含創作背景、作品構思、緣由等。
2. 請說明創作目的，作品功能性、創新性及實用性等。
3. 若本參賽作品曾發表過論文、或獲得過其他競賽獎項、申請專利等，請詳實說明。
4. 請注明屬于參賽者自主創作的內容範圍有哪些，如有參考自他人的作品設計、程序代碼或研究成果者，請說明兩者的相同與不同處、創新點，並將參考資料來源列出于參考文獻處。
作品設計重點：
1. 請說明作品之功能與運作方式、涵蓋造型設計重點等。
2. 請說明作品使用HOLTEK MCU之主要核心功能。
作品結構：
1. 請描述作品之系統方塊圖或線路圖。
2. 請說明HOLTEK MCU(例如HT32F52367等)和其他周邊元件相互關係、運作方式。
3. 請使用產品圖/情境圖(渲染圖或拍照等方式)來呈現作品造型設計成果。
4. 說明採用的設計方案，與本次作品主題契合度、創意性及商品化可行性之關聯。
測試方法：
1. 請說明該作品如何實際應用測試、含測試條件、測試環境等。
2. 請說明測試結果。
作品結論：
1. 請簡要說明本次作品的完成情况、應用潜力、未來改進空間與商品化可能性等。
參考文獻：
1. 請將本作品所引用的資料數據、技術文章、參考程序等來源列于此處，並註明原文作者、刊物名稱或來源網址等。
※ 請務必依下頁設定格式撰寫複賽報告書

第二十屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽複賽報告
 中文題目
參賽編號：
參賽隊員：
日期:2025年  月   日

摘要

本文舉例說明「第十九屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽」複賽報告書所採用之排版格式。報告書必須附有摘要，摘要500字為限，10pt 標楷體（Times New Roman），行高為固定行高12pt，左右對齊。

關鍵字：數位訊號處理、適應性訊號處理

1. 格式

文章必須採用A4大小的紙張，四邊各留2.5 cm空白，內文寬為16 cm，高為24.7 cm，以每欄7.6 cm的寬度分為二欄，文章排列須左右對齊。

文章包括圖片、表格、參考文獻不可超過6頁，不加頁碼。附件不算在6頁內
1.1 論文標題及作者 

論文標題字型為16pt標楷體（Times New Roman），粗體，且必須置中。行高為固定行高18pt。

參賽隊員姓名及e-mail address為11pt字體，亦必須置中。行高為固定行高12pt。

1.2 章節標題、子標題與段落

章節標題字型採用12pt粗體，子標題字型採用10pt粗體，章節標題與子標題前後留一行空白。每一段落首行以0.6 cm縮排開始。行高為固定行高12pt。

1.3 內文

行高為固定行高12pt，字型採用10pt標楷體（Times New Roman）。

2 圖片與表格

2.1 圖片

圖片可使用一欄或兩欄，說明必須置於圖片下方且置中。(B組請增加使用情境圖/產品圖(3D渲染圖或拍照)

圖1：XX圖

2.2 表格

表格可以使用一欄或兩欄，說明必須置於表格上方且置中。

表1：XX表

	
	
	

	
	
	


3. 參考文獻格式

參考文獻字型10pt標楷體（Times New Roman），左右對齊，行高為固定行高12pt。

附件一：作品中使用的硬體元件清單
	使用元件名稱、型號
	類型
	廠牌
	數量
	用途

	HT32F52367
	MCU
	盛群半導體
	1顆
	作爲主控MCU控制XX功能(範例)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


作品目前完成度____%，是否可在决賽12/20日于南台科大展出作品？____(是/否)

如果無法完成作品，請說明原因___________________________________________。)

附件二、作品實物操作影片：
作品影片網址：_______________________________________________________
作品實物操作影片，請上傳至YouTube設為非公開影片，並提供影片觀看連結在此處空格內以便複賽審查確認。
附件三：參賽隊伍合照
範例：
[image: image1.jpg]



從左到右：林美玲、陳志明、張淑慧、李建宏、王淑芬(範例)
照片標準
1. 所有參賽隊員盡量入照，盡量拍攝清晰、背景單純、服儀整潔。
2. 可涵蓋作品在照片中(可用手拿或放置前方)。
3. 全身照或半身照皆可，並請于照片下方用文字說明隊員姓名。
4. 如有成員無法參與拍照，可用額外單人照貼於合照之後
附件四：盛群盃團隊分工與學習心得調查表 (每位參賽者皆可填寫一頁)
	隊員姓名：
	學校：
	科系：

	年級：
	預計畢業時間：   年  月
	

	本次競賽我在團隊分工中負責的內容為何：
1.個人負責工作內容(請概述)：
2.個人在本次作品中負擔工作比例(百分比)：

	參賽學習心得：(如開發經驗、所遇到的困難、解决辦法、對您學習的幫助等)


	對于HOLTEK MCU開發工具與平臺，使用體驗與評價爲何？有無遇到難解技術問題，或對競賽提供的元件、相關參考資料與教學內容的建議事項？


	個人學習MCU(不限品牌)經歷：( 初學者、( 1年經驗、(2年經驗、( 3年經驗、(4年以上

	除了盛群HOLTEK MCU外，我還用過哪些其他品牌MCU產品開發應用：(請寫廠牌型號，例如：Holtek/HT32F52352)



	是否願意收到盛群半導體針對應届畢業生的人才招聘相關資訊？
(是、(否
填否者请说明原因_____________________


注:本調查表內容不外洩第三方，僅限于本競賽主辦單位辦理報告書審核與教學資源產品改良、公司人才招聘等工作評估使用。
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